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(57) Hauptanspruch: Halbleiter-Vorrichtung, wobei die 
Halbleiter-Vorrichtung umfasst:  
Kopplungsmittel, die ausgestaltet sind, um die Halblei-
ter-Vorrichtung an einen externen Bus zu koppeln, der Teil 
einer Halbleiterbus-Architektur ist, die eine Mehrzahl von 
Halbleiter-Vorrichtungen beinhaltet, die parallel an den ex-
ternen Bus gekoppelt sind, wobei der externe Bus eine 
Mehrzahl von Busleitungen beinhaltet, um im Wesentlichen 
alle Adress-, Daten-, Steuer- und Vorrichtungsauswahlin-
formationen zu führen, die von der Halbleiter-Vorrichtung 
zur Kommunikation mit im Wesentlichen jeder anderen an 
den externen Bus gekoppelten Halbleiter-Vorrichtung be-
nötigt werden, und wobei der externe Bus im Wesentlichen 
weniger Busleitungen als die Anzahl von Bits in einer ein-
zelnen Adresse aufweist, wobei jede Busleitung der Mehr-
zahl von Busleitungen eine terminierte Übertragungslei-
tung ist, und wobei der externe Bus Vorrichtungsauswahl-
informationen für die Halbleiter-Vorrichtung überträgt ohne 
Notwendigkeit nach einer separaten, direkt mit der Halblei-
ter-Vorrichtung gekoppelten Vorrichtungsauswahlleitung,  
einen Busleitungstreiber, der dazu ausgelegt ist, ein Nie-
derspannungsänderungssignal auf einer der terminierten 
Übertragungsleitungen zu erzeugen,  
wobei die Halbleiter-Vorrichtung eine Halbleiter-Transcei-
ver-Vorrichtung...
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1.  Halbleiter-Vorrichtung, wobei die Halblei-
ter-Vorrichtung umfasst:  
Kopplungsmittel, die ausgestaltet sind, um die Halb-
leiter-Vorrichtung an einen externen Bus zu koppeln, 
der Teil einer Halbleiterbus-Architektur ist, die eine 
Mehrzahl von Halbleiter-Vorrichtungen beinhaltet, die 
parallel an den externen Bus gekoppelt sind, wobei 
der externe Bus eine Mehrzahl von Busleitungen be-
inhaltet, um im Wesentlichen alle Adress-, Daten-, 
Steuer- und Vorrichtungsauswahlinformationen zu 
führen, die von der Halbleiter-Vorrichtung zur Kom-
munikation mit im Wesentlichen jeder anderen an 
den externen Bus gekoppelten Halbleiter-Vorrichtung 
benötigt werden, und wobei der externe Bus im We-
sentlichen weniger Busleitungen als die Anzahl von 
Bits in einer einzelnen Adresse aufweist, wobei jede 
Busleitung der Mehrzahl von Busleitungen eine ter-
minierte Übertragungsleitung ist, und wobei der ex-
terne Bus Vorrichtungsauswahlinformationen für die 
Halbleiter-Vorrichtung überträgt ohne Notwendigkeit 
nach einer separaten, direkt mit der Halbleiter-Vor-
richtung gekoppelten Vorrichtungsauswahlleitung,  
einen Busleitungstreiber, der dazu ausgelegt ist, ein 
Niederspannungsänderungssignal auf einer der ter-
minierten Übertragungsleitungen zu erzeugen,  
wobei die Halbleiter-Vorrichtung eine Halbleiter-Tran-
sceiver-Vorrichtung zum Koppeln mehrerer Einheiten 
an den Bus ist, wobei die mehreren Einheiten 
DRAMs sind.

2.  Halbleiter-Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei 
der Busleitungstreiber dazu ausgelegt ist, ein Nieder-
spannungsänderungssignal mit einer Spannungsän-
derung von nicht mehr als 1 Volt auf einer der termi-
nierten Übertragungsleitungen zu erzeugen.

3.  Halbleiter-Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei der Busleitungstreiber dazu ausgelegt ist, ein 
Niederspannungsänderungssignal mit einer Span-
nungsänderung von wenigstens 500 mV auf einer der 
terminierten Übertragungsleitungen zu erzeugen.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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